
300mm/12インチウェーハ対応の高圧水
銀ランプ仕様のUV硬化装置です。
発熱を抑えながらもスモールフットプリント
を実現いたしました。

UV Curing System, supporting up to 
300mm / 12 inches wafers, and 
provided with High-pressure Mercury 
lamp specifications, is realized to a 
decrease of Heat generation, and to 
Small footprint, to utilize UVC-408 
technology.

200mm/8インチウェーハ対応のUV硬
化装置です。高圧水銀ランプ仕様装置であ
りながら業界初のテーブルトップサイズとコ
ンパクトにまとめました。

UV Curing System, supporting up to 
200mm / 8 inches wafers, is designed 
as a compact tabletop system for the 
first time in the industry, although 
including High-pressure Mercury lamp 
specifications.

1. 12インチ枚葉式
2. 高圧でありながら低圧水銀ランプ並みの低温

照射を実現
3. 2kWのUV光源で強力照射
4. ワークを回転させながら均一に照射
5. N2 パージによるフィルム全面硬化が可能
6. 冷却ファン内蔵、安全設計

特徴
1. Single wafer processing system, up to 300mm(12 inches)
2. Low-temperature exposure, similar to that of low-pressure
    mercury lamp, is achieved even with high-pressure lamp
    specifications. 
3. Easy production control due to built-in lamp integrating
    counter.
4. Safety conscience design with interlock & built-in
    cooling fan.
5. Extremely small footprint. 

Features

1. 高圧でありながら低圧水銀ランプ並みの低温
照射を実現

2. 1kWのUV光源で強力照射
3. ワークを回転させながら均一に照射
4. N2 パージによるフィルム全面硬化が可能
5. 水銀ランプ積算カウンター内蔵で生産管理が

容易
6. 冷却ファン内蔵、安全設計
7. 小型テーブルトップサイズ

特徴
1. Low-temperature exposure similar to that of 
    regular-grade of low-pressure mercury lamp, is 
    achieved even with high-pressure lamp specification.
2. Uniform exposure while rotating work pieces.
3. Easy production control due to built-in lamp 
    integrating counter.
4. Safety conscience design with Interlock & Built-in 
    cooling fan.
5. Compact and tabletop size.

Features

Single Wafer Process
マニュアルUVフィルム硬化装置

Single Wafer Process
マニュアルUVフィルム硬化装置

Model :UVC-408
Model :UVC-512

UVフィルム硬化装置
光源

ダイシング工程および、バックグラインド工程の
自動化・省力化に貢献
Contributes to labor saving in the dicing and
back grinding process

UV Curing System

LED・高圧水銀灯それぞれの
特徴に合わせて選択可能

We can provide suitable UV Curing System
for your process requirements.

https://www.techvision.co.jp  E-mail:technovision.info@techvision.co.jp
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仕様・ユーティリティ
ワークサイズ 200mm（8インチ）ウェーハまで対応

光　源 高圧水銀ランプ

ピーク波長 365nm

電　源 AC200V 15A 単相　50/60Hz
（周波数はご指定下さい）他電圧可

Ｎ2 ガス N2　0-30ℓ/min  0.2MPa
接続　φ6mmクイック継手

エアー 0.35〜0.40MPa
接続　φ6mmクイック継手

排　気 一般排気に接続（冷却ファン内蔵）
接続　100A

サイズ 400（W） × 665（D） × 435（H）mm

重　量 約45kg

仕様・ユーティリティ
ワークサイズ 300mm（12インチ）ウェーハまで対応

光　源 高圧水銀ランプ

ピーク波長 365nm

電　源 AC200V 30A 単相　50/60Hz
（周波数はご指定下さい）　他電圧可

Ｎ2 ガス N2　0-30ℓ/min  0.2MPa
接続　φ6mmクイック継手

エアー 0.40〜0.50MPa
接続　φ6mmクイック継手

排　気 一般排気に接続（冷却ファン内蔵）
接続　150A

サイズ 650（W） × 810（D） × 1195（H）mm

重　量 約150kg

SPECIFICATIONS / UTILITIES
Work size Up to 300mm(12 inches)

Light source High-pressure mercury lamp

Peak wavelength 365nm

Electrical 200V AC 30A Single-phase 50/60 Hz(Please specify)
Other voltages available

Ｎ2 gas Nitrogen 0-30 liter/min. 0.2MPa
Φ6mm tube quick fitting

Pneumatic Compressed air 0.4-0.5MPa
Φ6mm tube quick fitting

Exhaust Normal exhaust line150A with
Built-in cooling fan

Size 650 (W) × 810 (D) × 1195 (H) mm

Weight approx. 150kg

SPECIFICATIONS / UTILITIES
Work size Up to 200mm(8 inches) wafers

Light source High-pressure mercury lamp

Peak wavelength 365nm

Electrical 200V AC 15A Single-phase 50/60 Hz(Please specify)
Other voltages available

Ｎ2 gas Nitrogen 0-30 liter/min. 0.2MPa
Φ6mm tube quick fitting

Pneumatic Compressed air 0.35-0.4MPa
Φ6mm tube quick fitting

Exhaust Normal exhaust line100A with
Built-in cooling fan

Size 400 (W) × 665 (D) × 435 (H) mm

Weight approx. 45kg



待機時間ゼロ、電源オンでスピーディに
スタート可能です。
しかも今までの手作業をカットし、
作業効率を抜群にアップさせます。

NO WARM UP TIME !
RAPID START !
REDUCE THE MANUAL LABOR ! 
WORKING EFFICIENCY RISES
PREEMINENTLY!

200mm/8インチウェーハまで対応な
コンパクトUVフィルム硬化装置です。
UV-LEDの特徴である常温照射であり、
全面照射を可能としました。
High-power機種に比べ、
イニシャルコストを抑えられます。

Compact tabletop design 
UV curing system, 
using 365nm UV-LED. 
Whole 200mm / 8 inches wafers
exposure with room  temperature 
and low running cost.

少ロット生産、Ｒ＆Ｄ向けの
コンパクトサイズです。
ランプ交換不要の為、
低ランニングコストで運用可能です。

FOR SMALL LOT PRODUCTION.
FOR R&D.
SMALL FOOTPRINT,
LOW COST RUNNING, 
LONG LIFE

Model :UVC-708

300mm/12” ウェーハ対応
FOR 300mm/12” WAFER

UVC-300Model :UVC-300

300mm/12” ウェーハ対応
FOR 300mm/12” WAFER

UVC-300AModel :UVC-300A

1. 365nmのUV-LEDを使用し、常温照射、
低ランニングコスト

2. 小型、テーブルトップサイズ
3. 簡単ボタン操作
4. LEDユニットエラー検出機能
5. ８インチ枚葉式

特徴
1. Room temperature operation and low running cost, 

provided with 365nm UV-LED
2. Compact, tabletop size
3. Easy operation
4. LED unit error detection
5. Single wafer process system, up to 8 inch

Features

1. カセットtoカセット
（ロード／アンロードは同一カセット）

2. 高出力照射
3. 常温照射によるワークへのダメージ軽減
4. LEDの長寿性

特徴
1. Cassette to Cassette (Return to same slot)
2. Low running cost
3. High & Stable intensity
4. Room temperature exposure

Features

1. 高出力照射
2. 常温照射によるワークへのダメージ軽減
3. LEDの長寿性
4. 瞬時の立ち上がりによる作業効率の向上
5. テーブルトップタイプ

特徴

1. High & Stable intensity
2. Room temperature exposure
3. Long life UV light source
4. No warming-up
5. Tabletop size

Features

Cassette to Cassette
全自動UVフィルム硬化装置

200mm/8” ウェーハ対応
FOR 200mm/8” WAFER

Model :UVC-200

Model :UVC-200A
200mm/8” ウェーハ対応
FOR 200mm/8” WAFER

Single Wafer Process
マニュアルUVフィルム硬化装置

Single Wafer Process
マニュアルUVフィルム硬化装置

High-power機種

仕　様 仕　様
ワークサイズ 200mm（8インチ）、300mm（12インチ）ウェーハ対応

光　源 発光ダイオード

波　長 365nm

照　度 300mW/cm2  at 10mm work distance

照射光量 可変　20～3,000mJ/cm2 （照射速度／スキャン速度で可変）

スキャン速度 可変　1～200mm/sec

電　源 100V 20A 又は 200V 10A  50/60Hz  

Ｎ2 ガス 30 litter/min.  0.2Mpa  φ6mmクイック継手

エアー 0.4 – 0.5MPa  φ6mmクイック継手

排　気 一般排気　150～200Pa  接続：呼び50A/2B （OD～60.5）

サイズ 750（W） × 600（D） × 572（H）mm

重　量 125kg

仕　様
ワークサイズ 200mm（8インチ）ウェーハまで対応

光　源 発光ダイオード

波　長 365nm

電　源 AC100V 5A 50/60Hz

Ｎ2 ガス 0.2 MPa
接続　Φ6mm クイック継手

排　気 冷却ファン内蔵
接続　50A

サイズ 460（W） × 535（D） × 325（H）mm

重　量 45kg

Specification Specification
Work size Up to 200mm (8 inches), 300mm (12 inches) wafers

Light source UV LED

Peak wavelength 365nm

Illuminance 300mW/cm2  at 10mm work distance

Luminous energy VALIABLE　20～3,000mJ/cm2  (It changes at a speed.)

Speed VALIABLE　1～200mm/sec

Power supply 100V 20A or 200V 10A  50/60Hz  

Ｎ2 gas 30 litter/min.  0.2Mpa  φ6mm Quick Fitting

Pneumatic 0.4 – 0.5MPa  φ6mm Quick Fitting

Exhaust NORMAL EXHAUST　150～200Pa  FITTING 50A/2B (OD～60.5)

Size 750 (W) × 600 (D) × 572 (H) mm

Weight 125kg

Specification
Work size Up to 200mm (8 inches) wafers

Light source UV LED

Peak wavelength 365nm

Power 100VAC 5A 50/60Hz

Ｎ2 gas 0.2 MPa
ø6mm quick fitting

Exhaust Built-in cooling fan
Normal exhaust line 50A

Size 460 (W) × 535 (D) × 325 (H) mm

Weight 45kg

ワークサイズ 200mm（8インチ）、300mm（12インチ）ウェーハ対応
（ダイシングフレームにて搬送）

搬送方式 カセットtoカセット（ロード／アンロードは同一カセット）

カセット 2段重ね可
（200mmウェーハは50枚、300mmの場合は26枚それぞれ
連続運転）

光　源 発光ダイオード

波　長 365nm

照　度 300mW/cm2 at 10mm work distance

照射光量 可変　20～3,000mJ/cm2 （照射速度／スキャン速度で可変）

スキャン速度 可変　1～200mm/sec

電　源 200V 15A  50/60Hz  

Ｎ2 ガス 30 litter/min.  0.2Mpa  φ6mmクイック継手

エアー 0.4 – 0.5MPa  φ6mmクイック継手

排　気 一般排気　150～200Pa  接続：呼び50A/2B （OD～60.5）

サイズ 1450（W） × 800（D） × 1375（H）mm

重　量 350kg

Work size Up to 200mm (8 inches), 300mm (12 inches) wafers
 (Handling with dicing frame)

Handling CASSETTE TO CASSETTE(RETURN TO THE SAME CASSETTE)

Cassette 2 CASSETTE PILABLE
 (MAXIMUM 50 PIECES 200mm WAFERS, 26PIECES
 300mmWAFER)

Light source UV LED

Peak wavelength 365nm

Illuminance 300mW/cm2 at 10mm work distance

Luminous energy VALIABLE　20～3,000mJ/cm2 (It changes at a speed.)

Speed VALIABLE　1～200mm/sec

Power supply 200V 15A  50/60Hz  

Ｎ2 gas 30 litter/min.  0.2Mpa  φ6mm Quick Fitting

Pneumatic 0.4 – 0.5MPa  φ6mm Quick Fitting

Exhaust NORMAL EXHAUST　150～200Pa  FITTING 50A/2B (OD～60.5)

Size 1450 (W) × 800 (D) × 1375 (H) mm

Weight 350kg



待機時間ゼロ、電源オンでスピーディに
スタート可能です。
しかも今までの手作業をカットし、
作業効率を抜群にアップさせます。

NO WARM UP TIME !
RAPID START !
REDUCE THE MANUAL LABOR ! 
WORKING EFFICIENCY RISES
PREEMINENTLY!

200mm/8インチウェーハまで対応な
コンパクトUVフィルム硬化装置です。
UV-LEDの特徴である常温照射であり、
全面照射を可能としました。
High-power機種に比べ、
イニシャルコストを抑えられます。

Compact tabletop design 
UV curing system, 
using 365nm UV-LED. 
Whole 200mm / 8 inches wafers
exposure with room  temperature 
and low running cost.

少ロット生産、Ｒ＆Ｄ向けの
コンパクトサイズです。
ランプ交換不要の為、
低ランニングコストで運用可能です。

FOR SMALL LOT PRODUCTION.
FOR R&D.
SMALL FOOTPRINT,
LOW COST RUNNING, 
LONG LIFE

Model :UVC-708

300mm/12” ウェーハ対応
FOR 300mm/12” WAFER

UVC-300Model :UVC-300

300mm/12” ウェーハ対応
FOR 300mm/12” WAFER

UVC-300AModel :UVC-300A

1. 365nmのUV-LEDを使用し、常温照射、
低ランニングコスト

2. 小型、テーブルトップサイズ
3. 簡単ボタン操作
4. LEDユニットエラー検出機能
5. ８インチ枚葉式

特徴
1. Room temperature operation and low running cost, 

provided with 365nm UV-LED
2. Compact, tabletop size
3. Easy operation
4. LED unit error detection
5. Single wafer process system, up to 8 inch

Features

1. カセットtoカセット
（ロード／アンロードは同一カセット）

2. 高出力照射
3. 常温照射によるワークへのダメージ軽減
4. LEDの長寿性

特徴
1. Cassette to Cassette (Return to same slot)
2. Low running cost
3. High & Stable intensity
4. Room temperature exposure

Features

1. 高出力照射
2. 常温照射によるワークへのダメージ軽減
3. LEDの長寿性
4. 瞬時の立ち上がりによる作業効率の向上
5. テーブルトップタイプ

特徴

1. High & Stable intensity
2. Room temperature exposure
3. Long life UV light source
4. No warming-up
5. Tabletop size

Features

Cassette to Cassette
全自動UVフィルム硬化装置

200mm/8” ウェーハ対応
FOR 200mm/8” WAFER

Model :UVC-200

Model :UVC-200A
200mm/8” ウェーハ対応
FOR 200mm/8” WAFER

Single Wafer Process
マニュアルUVフィルム硬化装置

Single Wafer Process
マニュアルUVフィルム硬化装置

High-power機種

仕　様 仕　様
ワークサイズ 200mm（8インチ）、300mm（12インチ）ウェーハ対応

光　源 発光ダイオード

波　長 365nm

照　度 300mW/cm2  at 10mm work distance

照射光量 可変　20～3,000mJ/cm2 （照射速度／スキャン速度で可変）

スキャン速度 可変　1～200mm/sec

電　源 100V 20A 又は 200V 10A  50/60Hz  

Ｎ2 ガス 30 litter/min.  0.2Mpa  φ6mmクイック継手

エアー 0.4 – 0.5MPa  φ6mmクイック継手

排　気 一般排気　150～200Pa  接続：呼び50A/2B （OD～60.5）

サイズ 750（W） × 600（D） × 572（H）mm

重　量 125kg

仕　様
ワークサイズ 200mm（8インチ）ウェーハまで対応

光　源 発光ダイオード

波　長 365nm

電　源 AC100V 5A 50/60Hz

Ｎ2 ガス 0.2 MPa
接続　Φ6mm クイック継手

排　気 冷却ファン内蔵
接続　50A

サイズ 460（W） × 535（D） × 325（H）mm

重　量 45kg

Specification Specification
Work size Up to 200mm (8 inches), 300mm (12 inches) wafers

Light source UV LED

Peak wavelength 365nm

Illuminance 300mW/cm2  at 10mm work distance

Luminous energy VALIABLE　20～3,000mJ/cm2  (It changes at a speed.)

Speed VALIABLE　1～200mm/sec

Power supply 100V 20A or 200V 10A  50/60Hz  

Ｎ2 gas 30 litter/min.  0.2Mpa  φ6mm Quick Fitting

Pneumatic 0.4 – 0.5MPa  φ6mm Quick Fitting

Exhaust NORMAL EXHAUST　150～200Pa  FITTING 50A/2B (OD～60.5)

Size 750 (W) × 600 (D) × 572 (H) mm

Weight 125kg

Specification
Work size Up to 200mm (8 inches) wafers

Light source UV LED

Peak wavelength 365nm

Power 100VAC 5A 50/60Hz

Ｎ2 gas 0.2 MPa
ø6mm quick fitting

Exhaust Built-in cooling fan
Normal exhaust line 50A

Size 460 (W) × 535 (D) × 325 (H) mm

Weight 45kg

ワークサイズ 200mm（8インチ）、300mm（12インチ）ウェーハ対応
（ダイシングフレームにて搬送）

搬送方式 カセットtoカセット（ロード／アンロードは同一カセット）

カセット 2段重ね可
（200mmウェーハは50枚、300mmの場合は26枚それぞれ
連続運転）

光　源 発光ダイオード

波　長 365nm

照　度 300mW/cm2 at 10mm work distance

照射光量 可変　20～3,000mJ/cm2 （照射速度／スキャン速度で可変）

スキャン速度 可変　1～200mm/sec

電　源 200V 15A  50/60Hz  

Ｎ2 ガス 30 litter/min.  0.2Mpa  φ6mmクイック継手

エアー 0.4 – 0.5MPa  φ6mmクイック継手

排　気 一般排気　150～200Pa  接続：呼び50A/2B （OD～60.5）

サイズ 1450（W） × 800（D） × 1375（H）mm

重　量 350kg

Work size Up to 200mm (8 inches), 300mm (12 inches) wafers
 (Handling with dicing frame)

Handling CASSETTE TO CASSETTE(RETURN TO THE SAME CASSETTE)

Cassette 2 CASSETTE PILABLE
 (MAXIMUM 50 PIECES 200mm WAFERS, 26PIECES
 300mmWAFER)

Light source UV LED

Peak wavelength 365nm

Illuminance 300mW/cm2 at 10mm work distance

Luminous energy VALIABLE　20～3,000mJ/cm2 (It changes at a speed.)

Speed VALIABLE　1～200mm/sec

Power supply 200V 15A  50/60Hz  

Ｎ2 gas 30 litter/min.  0.2Mpa  φ6mm Quick Fitting

Pneumatic 0.4 – 0.5MPa  φ6mm Quick Fitting

Exhaust NORMAL EXHAUST　150～200Pa  FITTING 50A/2B (OD～60.5)

Size 1450 (W) × 800 (D) × 1375 (H) mm

Weight 350kg



待機時間ゼロ、電源オンでスピーディに
スタート可能です。
しかも今までの手作業をカットし、
作業効率を抜群にアップさせます。

NO WARM UP TIME !
RAPID START !
REDUCE THE MANUAL LABOR ! 
WORKING EFFICIENCY RISES
PREEMINENTLY!

200mm/8インチウェーハまで対応な
コンパクトUVフィルム硬化装置です。
UV-LEDの特徴である常温照射であり、
全面照射を可能としました。
High-power機種に比べ、
イニシャルコストを抑えられます。

Compact tabletop design 
UV curing system, 
using 365nm UV-LED. 
Whole 200mm / 8 inches wafers
exposure with room  temperature 
and low running cost.

少ロット生産、Ｒ＆Ｄ向けの
コンパクトサイズです。
ランプ交換不要の為、
低ランニングコストで運用可能です。

FOR SMALL LOT PRODUCTION.
FOR R&D.
SMALL FOOTPRINT,
LOW COST RUNNING, 
LONG LIFE

Model :UVC-708

300mm/12” ウェーハ対応
FOR 300mm/12” WAFER

UVC-300Model :UVC-300

300mm/12” ウェーハ対応
FOR 300mm/12” WAFER

UVC-300AModel :UVC-300A

1. 365nmのUV-LEDを使用し、常温照射、
低ランニングコスト

2. 小型、テーブルトップサイズ
3. 簡単ボタン操作
4. LEDユニットエラー検出機能
5. ８インチ枚葉式

特徴
1. Room temperature operation and low running cost, 

provided with 365nm UV-LED
2. Compact, tabletop size
3. Easy operation
4. LED unit error detection
5. Single wafer process system, up to 8 inch

Features

1. カセットtoカセット
（ロード／アンロードは同一カセット）

2. 高出力照射
3. 常温照射によるワークへのダメージ軽減
4. LEDの長寿性

特徴
1. Cassette to Cassette (Return to same slot)
2. Low running cost
3. High & Stable intensity
4. Room temperature exposure

Features

1. 高出力照射
2. 常温照射によるワークへのダメージ軽減
3. LEDの長寿性
4. 瞬時の立ち上がりによる作業効率の向上
5. テーブルトップタイプ

特徴

1. High & Stable intensity
2. Room temperature exposure
3. Long life UV light source
4. No warming-up
5. Tabletop size

Features

Cassette to Cassette
全自動UVフィルム硬化装置

200mm/8” ウェーハ対応
FOR 200mm/8” WAFER

Model :UVC-200

Model :UVC-200A
200mm/8” ウェーハ対応
FOR 200mm/8” WAFER

Single Wafer Process
マニュアルUVフィルム硬化装置

Single Wafer Process
マニュアルUVフィルム硬化装置

High-power機種

仕　様 仕　様
ワークサイズ 200mm（8インチ）、300mm（12インチ）ウェーハ対応

光　源 発光ダイオード

波　長 365nm

照　度 300mW/cm2  at 10mm work distance

照射光量 可変　20～3,000mJ/cm2 （照射速度／スキャン速度で可変）

スキャン速度 可変　1～200mm/sec

電　源 100V 20A 又は 200V 10A  50/60Hz  

Ｎ2 ガス 30 litter/min.  0.2Mpa  φ6mmクイック継手

エアー 0.4 – 0.5MPa  φ6mmクイック継手

排　気 一般排気　150～200Pa  接続：呼び50A/2B （OD～60.5）

サイズ 750（W） × 600（D） × 572（H）mm

重　量 125kg

仕　様
ワークサイズ 200mm（8インチ）ウェーハまで対応

光　源 発光ダイオード

波　長 365nm

電　源 AC100V 5A 50/60Hz

Ｎ2 ガス 0.2 MPa
接続　Φ6mm クイック継手

排　気 冷却ファン内蔵
接続　50A

サイズ 460（W） × 535（D） × 325（H）mm

重　量 45kg

Specification Specification
Work size Up to 200mm (8 inches), 300mm (12 inches) wafers

Light source UV LED

Peak wavelength 365nm

Illuminance 300mW/cm2  at 10mm work distance

Luminous energy VALIABLE　20～3,000mJ/cm2  (It changes at a speed.)

Speed VALIABLE　1～200mm/sec

Power supply 100V 20A or 200V 10A  50/60Hz  

Ｎ2 gas 30 litter/min.  0.2Mpa  φ6mm Quick Fitting

Pneumatic 0.4 – 0.5MPa  φ6mm Quick Fitting

Exhaust NORMAL EXHAUST　150～200Pa  FITTING 50A/2B (OD～60.5)

Size 750 (W) × 600 (D) × 572 (H) mm

Weight 125kg

Specification
Work size Up to 200mm (8 inches) wafers

Light source UV LED

Peak wavelength 365nm

Power 100VAC 5A 50/60Hz

Ｎ2 gas 0.2 MPa
ø6mm quick fitting

Exhaust Built-in cooling fan
Normal exhaust line 50A

Size 460 (W) × 535 (D) × 325 (H) mm

Weight 45kg

ワークサイズ 200mm（8インチ）、300mm（12インチ）ウェーハ対応
（ダイシングフレームにて搬送）

搬送方式 カセットtoカセット（ロード／アンロードは同一カセット）

カセット 2段重ね可
（200mmウェーハは50枚、300mmの場合は26枚それぞれ
連続運転）

光　源 発光ダイオード

波　長 365nm

照　度 300mW/cm2 at 10mm work distance

照射光量 可変　20～3,000mJ/cm2 （照射速度／スキャン速度で可変）

スキャン速度 可変　1～200mm/sec

電　源 200V 15A  50/60Hz  

Ｎ2 ガス 30 litter/min.  0.2Mpa  φ6mmクイック継手

エアー 0.4 – 0.5MPa  φ6mmクイック継手

排　気 一般排気　150～200Pa  接続：呼び50A/2B （OD～60.5）

サイズ 1450（W） × 800（D） × 1375（H）mm

重　量 350kg

Work size Up to 200mm (8 inches), 300mm (12 inches) wafers
 (Handling with dicing frame)

Handling CASSETTE TO CASSETTE(RETURN TO THE SAME CASSETTE)

Cassette 2 CASSETTE PILABLE
 (MAXIMUM 50 PIECES 200mm WAFERS, 26PIECES
 300mmWAFER)

Light source UV LED

Peak wavelength 365nm

Illuminance 300mW/cm2 at 10mm work distance

Luminous energy VALIABLE　20～3,000mJ/cm2 (It changes at a speed.)

Speed VALIABLE　1～200mm/sec

Power supply 200V 15A  50/60Hz  

Ｎ2 gas 30 litter/min.  0.2Mpa  φ6mm Quick Fitting

Pneumatic 0.4 – 0.5MPa  φ6mm Quick Fitting

Exhaust NORMAL EXHAUST　150～200Pa  FITTING 50A/2B (OD～60.5)

Size 1450 (W) × 800 (D) × 1375 (H) mm

Weight 350kg



300mm/12インチウェーハ対応の高圧水
銀ランプ仕様のUV硬化装置です。
発熱を抑えながらもスモールフットプリント
を実現いたしました。

UV Curing System, supporting up to 
300mm / 12 inches wafers, and 
provided with High-pressure Mercury 
lamp specifications, is realized to a 
decrease of Heat generation, and to 
Small footprint, to utilize UVC-408 
technology.

200mm/8インチウェーハ対応のUV硬
化装置です。高圧水銀ランプ仕様装置であ
りながら業界初のテーブルトップサイズとコ
ンパクトにまとめました。

UV Curing System, supporting up to 
200mm / 8 inches wafers, is designed 
as a compact tabletop system for the 
first time in the industry, although 
including High-pressure Mercury lamp 
specifications.

1. 12インチ枚葉式
2. 高圧でありながら低圧水銀ランプ並みの低温

照射を実現
3. 2kWのUV光源で強力照射
4. ワークを回転させながら均一に照射
5. N2 パージによるフィルム全面硬化が可能
6. 冷却ファン内蔵、安全設計

特徴
1. Single wafer processing system, up to 300mm(12 inches)
2. Low-temperature exposure, similar to that of low-pressure
    mercury lamp, is achieved even with high-pressure lamp
    specifications. 
3. Easy production control due to built-in lamp integrating
    counter.
4. Safety conscience design with interlock & built-in
    cooling fan.
5. Extremely small footprint. 

Features

1. 高圧でありながら低圧水銀ランプ並みの低温
照射を実現

2. 1kWのUV光源で強力照射
3. ワークを回転させながら均一に照射
4. N2 パージによるフィルム全面硬化が可能
5. 水銀ランプ積算カウンター内蔵で生産管理が

容易
6. 冷却ファン内蔵、安全設計
7. 小型テーブルトップサイズ

特徴
1. Low-temperature exposure similar to that of 
    regular-grade of low-pressure mercury lamp, is 
    achieved even with high-pressure lamp specification.
2. Uniform exposure while rotating work pieces.
3. Easy production control due to built-in lamp 
    integrating counter.
4. Safety conscience design with Interlock & Built-in 
    cooling fan.
5. Compact and tabletop size.

Features

Single Wafer Process
マニュアルUVフィルム硬化装置

Single Wafer Process
マニュアルUVフィルム硬化装置

Model :UVC-408
Model :UVC-512

UVフィルム硬化装置
光源

ダイシング工程および、バックグラインド工程の
自動化・省力化に貢献
Contributes to labor saving in the dicing and
back grinding process

UV Curing System

LED・高圧水銀灯それぞれの
特徴に合わせて選択可能

We can provide suitable UV Curing System
for your process requirements.

https://www.techvision.co.jp  E-mail:technovision.info@techvision.co.jp

〒３５０-０１６５　埼玉県比企郡川島町中山２０７８
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代理店

テクノビジョン 検　索

日本語

English

仕様・ユーティリティ
ワークサイズ 200mm（8インチ）ウェーハまで対応

光　源 高圧水銀ランプ

ピーク波長 365nm

電　源 AC200V 15A 単相　50/60Hz
（周波数はご指定下さい）他電圧可

Ｎ2 ガス N2　0-30ℓ/min  0.2MPa
接続　φ6mmクイック継手

エアー 0.35〜0.40MPa
接続　φ6mmクイック継手

排　気 一般排気に接続（冷却ファン内蔵）
接続　100A

サイズ 400（W） × 665（D） × 435（H）mm

重　量 約45kg

仕様・ユーティリティ
ワークサイズ 300mm（12インチ）ウェーハまで対応

光　源 高圧水銀ランプ

ピーク波長 365nm

電　源 AC200V 30A 単相　50/60Hz
（周波数はご指定下さい）　他電圧可

Ｎ2 ガス N2　0-30ℓ/min  0.2MPa
接続　φ6mmクイック継手

エアー 0.40〜0.50MPa
接続　φ6mmクイック継手

排　気 一般排気に接続（冷却ファン内蔵）
接続　150A

サイズ 650（W） × 810（D） × 1195（H）mm

重　量 約150kg

SPECIFICATIONS / UTILITIES
Work size Up to 300mm(12 inches)

Light source High-pressure mercury lamp

Peak wavelength 365nm

Electrical 200V AC 30A Single-phase 50/60 Hz(Please specify)
Other voltages available

Ｎ2 gas Nitrogen 0-30 liter/min. 0.2MPa
Φ6mm tube quick fitting

Pneumatic Compressed air 0.4-0.5MPa
Φ6mm tube quick fitting

Exhaust Normal exhaust line150A with
Built-in cooling fan

Size 650 (W) × 810 (D) × 1195 (H) mm

Weight approx. 150kg

SPECIFICATIONS / UTILITIES
Work size Up to 200mm(8 inches) wafers

Light source High-pressure mercury lamp

Peak wavelength 365nm

Electrical 200V AC 15A Single-phase 50/60 Hz(Please specify)
Other voltages available

Ｎ2 gas Nitrogen 0-30 liter/min. 0.2MPa
Φ6mm tube quick fitting

Pneumatic Compressed air 0.35-0.4MPa
Φ6mm tube quick fitting

Exhaust Normal exhaust line100A with
Built-in cooling fan

Size 400 (W) × 665 (D) × 435 (H) mm

Weight approx. 45kg



300mm/12インチウェーハ対応の高圧水
銀ランプ仕様のUV硬化装置です。
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